
الرائدة O مرحبا بكم في
بما في ذلك تصميم ثنائي الفينيل متعدد الكلور وتصنيع ثنائي ، EMS لتكون شريك الحل الوحيد في سلسلة توريد O-Leading تسعى
نحن نقدم بعضًا من أحدث تكنولوجيا ثنائي الفينيل متعدد الكلور ، بما .(PCBA) الفينيل متعدد الكلور وتجميع ثنائي الفينيل متعدد الكلور
يمكننا دعم من النموذج السريع بدوره إلى الإنتاج الضخم . Rigid-Flexible PCBs متعددة الطبقات و PCBs و HDI PCBs في ذلك
 .والمتوسطة

بشكل عام ، إن عملائنا العالميين متأثرون جداً بخدماتنا: الاستجابة السريعة ، السعر التنافسي والالتزام بالجودة. توفير خدمة فنية أكثر
 .قيمة والحل الشامل هو الطريق إلى الأمام

الرائد على ابتكار وتطوير تكنولوجيا تصنيع الإلكترونيات كما هو الحال دائمًا ، وستبذل جهوداً متواصلة-O بالنظر إلى المستقبل ، ستركز
.ذات الشباك الواحد لتوفير خدمات من الدرجة الأولى وخلق المزيد من القيمة لعملائنا PCBA و PCB على خدمة

القدرة على الإنتاج

uMفوق uM 6-3يجب أن يكون سمك .IPC-6012. 050 انتهى: يجب أن يكون هذا المجلس مطلي بالذهب وفقًا لـ
النيكل.  

، و 020 دقيقة .. قد لا تكون الثقوب متصلة​​الحد الأدنى لثقوب النحاس .025 متوسط 

حزمة مع فيلم فقاعة شفافة عديم اللون ، 25 جهاز كمبيوتر شخصى / كيس ، وضعت المجففة في الجناح ،
ووضع بطاقة مؤشر الرطوبة في الجانب العلوي

هيكل طبقة

L1 ------------------- HOZ
  - PP 0.234mm -
  - -
L2 ------------------- 1OZ
  - CORE 0.127mm -
L3 ------------------- 1OZ
  - -
  - PP 0.234mm -
L4 ------------------- HOZ





مجلس الصانع الصين pcb تصنيع المعدات الاصليه

فريقنا







الشهادات







التغليف والشحن



القدرة العملية 
قدرات إنتاج ثنائي الفينيل متعدد الكلور
Layer-32Layerعدد الطبقات: 1
oz-12ozالانتهاء من سماكة النحاس ： 1 / 3
mil / 3.0milدقيقة خط العرض / تباعد الداخلية ： 3.0
mil / 4.0milدقيقة خط العرض / تباعد خارجي: 4.0
نسبة العرض إلى الارتفاع القصوى: 10: 1
سمك المجلس ： 0.2 مم-5.0 مم
الحد الأقصى لحجم اللوحة (بوصة): 635 * 1500 مم
milالحد الأدنى لحفر حفرة الحجم: 4
milمثقوب حفرة التسامح: +/- 3
BIind / دفن فيا (أنواع أخي): نعم
عبر التعبئة (موصل ، غير موصل): نعم
،قاعدة ألمنيوم،النسبة الثابتة ،FR-4، FR-4high Tg.Halogen free material، Rogers :المواد الأساسية
النحاس الثقيل              
تين ، أصابع الذهب ، حبر الكربون lmmersion ،lmmersion الفضة ، HASL ، OSP ، ENIG ، HAL-LF :التشطيبات السطحية

SMT قدرات الإنتاج



لوحة الألومنيوم ، FR-4 ، CEM-1 ، CEM-3 :مادة الكلور
x460mmأقصى حجم ثنائي الفينيل متعدد الكلور: 510
x50mmمين حجم الكلور ： 50
PCB 0.5 ： سمكmm-4.5mm
mmسمك المجلس ： 4-0.5
الحد الأدنى لحجم المكونات: 0201
مكون حجم رقاقة القياسية: 0603 وأكبر
مكون أقصى ارتفاع ： 15 ملم
دقيقة الملعب الرصاص: 0.3 مم
دقيقة الملعب الكرة بغا: 0.4 ملليمتر
mmدقة التنسيب: +/- 0.03


